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Olgme prensibi

1 Olgme prensibi

1.1 Olgiim hiicreleri teknigi

VEGABAR 18, 28, 38

Sensor 6gesi, dayanikli bir seramik zari olan Mini-CERTEC® 6l¢lim
hicresidir. Proses basinci seramik zari ydnlendirerek élgiim hlcresinde
kapasite degisimi olusmasini saglar. Bu, bir elektrik sinyaline dénusr ve
cikis sinyali Gzerinden 6lgiim degeri olarak verilir.

w t:

g

Res. 1: Mini-CERTEC® élgiim hticresinin yapisi
1 Proses zan

2  Camdikisi

3 Temel madde

Mini-CERTEC® 6l¢iim hucresinin elektronidi icinde bulunan bir sicaklik
sensoru gercek proses sicakligini élcer. Sicaklik degeri Bluetooth ile
ekranda goéruntdlenir.

VEGABAR 19, 29, 39

Proses basinci, metal proses zari lizerinden sensér 6gesine etki eder.
Orada belli bir ¢ikis sinyaline dénuUsturilerek, 6lgiim degeri olarak verile-
cek bir direng degisikligine neden olur.

100 bar'a kadar olan 6l¢clim araliklarinda i¢ tagima sivisi olan piezo
direncli bir sens6r 6gesi kullanilir.

Res. 2: Piezo direngli sensér égesi olan dlglim sisteminin yapisi

Zar

Diyafram contasi sivisi
Temel madde

Sensér égesi

NN =

250 bar'dan baslayan élgiim araliklarinda genlesme 6lciim seritli (GOS)
bir sensér elemani (kuru sistem) kullanilir.

Res. 3: DMS sensér elemanii élgtim sisteminin yapisi
1 Basing silindiri

2  Proses zan

3  Sensér 6gesi

Proses basinci



Modele genel bakis

2 Modele genel bakis

maddelerinde de

deler

VEGABAR 18 VEGABAR 19 VEGABAR 28
i i
Olgiim hiicresi Mini-CERTEC® Piezo direncli/DMS Mini-CERTEC®
Zar Seramik Metal Seramik
Ortamlar Gazlar, buharlar, sivilar, abrazif bilegim Gazlar, buharlar, sivilar ve agresif mad- Gazlar, buharlar, sivilar, abrazif bilesim

maddelerinde de

Proses baglantisi

Disli G'%, V2 NPT lzeri

Disli G'%, Y2 NPT lzeri

Disli G¥, ¥4 NPT Uzeri
DN 25 tizeri hijyenik baglantilar

Malzeme 316L 316L 316L

Proses baglantisi

Malzeme AlLO, seramik 316L AlLO, seramik

Zar

C")Igﬁm hiicresi contasi FKM - FKM, EPDM, FFKM
Diyafram contasi sivisi Kuru 6l¢lim sistemi Sentetik yag Kuru 6l¢lim sistemi

Olgiim araligi

0 ... +25 bar/0 ... +2500 kPa
(0 ... +362.6 psig)

-1...+100 bar/-100 ... +10 MPa
(-14.5 ... +1450 psig)

-1...+60 bar/-100 ... +6000 kPa
(-14.5 ... +870.2 psig)
(-14.5 ... +14500 psig)

En kiiciik 6l¢iim arahgi

0,1 bar/10 kPa (1.45 psig)

0,4 bar/40 kPa (5.802 psig)

0,1 bar/10 kPa (1.45 psig)

Proses sicakligi

-40 ... +100 °C (-40 ... +212 °F)

-40 ... +100 °C (-40 ... +212 °F)

-40 ... +130 °C (-40 ... +266 °F),

+150 °C (+302 °F) kisa sireli bugulan-
ma halinde

Olgiim sapmasi <%0,5 <%0,5 <%0,3

Sinyal cikisi ® 4..20mA ® 4..20mA ® 4..20mA
® Transistor
® |O-Link

iletisim arayiizii - - Bluetooth

Gosterge - - igletim durumu gdstergesi olarak renkli
LED 1sikli halka

Ayar - - Bluetooth lzerinden akilli telefona, table-
te uygulama

Onaylar " - - ® c-UL-us, EAC, RCM

ATEX/IEC

EAC/SEPRO
NEPSI/CCOE/TIIS/KOSHA
INMETRO/IA

" Mevcut ya da talep edilmis

Proses basinci
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Modele genel bakis

VEGABAR 29

VEGABAR 38

VEGABAR 39

Olgiim hiicresi Piezo direngli/DMS Mini-CERTEC® Piezo direngli/DMS
Zar Metal Seramik Metal
Ortamlar Gazlar, buharlar, sivilar ve agresif mad- Gazlar, buharlar, sivilar, abrazif bilesim Gazlar, buharlar, sivilar ve agresif mad-

deler

maddelerinde de

deler

Proses baglantisi

Disli G¥, ¥ NPT Uzeri
DN 25 tizeri hijyenik baglantilar

Disli GY4, Va NPT Uzeri
DN 25 uizeri hijyenik baglantilar

Disli G¥, ¥ NPT Uzeri
DN 25 tizeri hijyenik baglantilar

Malzeme
Proses baglantisi

316L

316L

316L

Malzeme 316L AlLO, seramik 316L

Zar

(3Ig|'.im hiicresi contasi - FKM, EPDM, FFKM -

Diyafram contasi sivisi Sentetik yag Kuru 8lgiim sistemi Sentetik yag

Olgiim araligi

-1 ... +1000 bar/-100 kPa... +100 MPa
(-14.5 ... +1450 psig)

-1...+60 bar/-100 ... +6000 kPa
(-14.5 ... +870.2 psig)
(-14.5 ... +14500 psig)

-1...+1000 bar/-100 kPa... +100 MPa
(-14.5 ... +1450 psig)

En kiiciik 6l¢iim arahgi

0,4 bar/40 kPa (5.802 psig)

0,1 bar/10 kPa (1.45 psig)

0,4 bar/40 kPa (5.802 psig)

Proses sicaklig

-40 ... +130 °C (-40 ... +266 °F),

+150 °C (+302 °F) kisa sreli bugulan-
ma halinde

-40 ... +130 °C (-40 ... +266 °F),

+150 °C (+302 °F) kisa streli bugulan-
ma halinde

-40 ... +130 °C (-40 ... +266 °F),

+150 °C (+302 °F) kisa sureli bugulan-
ma halinde

Ol¢iim sapmasi <%0,3 <%0,3 <%0,3

Sinyal cikisi ® 4..20mA ® 4..20mA ® 4..20mA
® Transistor ® Transistor ® Transistor
® |O-Link ® |O-Link ® |O-Link

iletisim arayiizii Bluetooth Bluetooth Bluetooth

Gosterge 360 derece renkli anahtarlama durum Entegre gosterge ve ayar Unitesi Entegre gdsterge ve ayar Unitesi
gostergesi 360 derece renkli anahtarlama durum 360 derece renkli anahtarlama durum
gbstergesi g0stergesi
Ayar Bluetooth lzerinden akilli telefona, table- | Bluetooth (izerinden akilli telefona, table- | Bluetooth lizerinden akilli telefona, table-
te uygulama te uygulama te uygulama
Onaylar ? ® c-UL-us, EAC, RCM ® c-UL-us, EAC, RCM ® c-UL-us, EAC, RCM

ATEX/IEC

EAC/SEPRO
NEPSI/CCOE/TIIS/KOSHA
INMETRO/IA

ATEX/IEC

EAC/SEPRO
NEPSI/CCOE/TIIS/KOSHA
INMETRO/IA

ATEX/IEC

EAC/SEPRO
NEPSI/CCOE/TIIS/KOSHA
INMETRO/IA

2 Mevcut ya da talep edilmis

Proses basinci




Cihaz secimi

3 Cihaz sec¢imi

Uygulama alani

VEGABAR 10, 20, 30 serilerinin proses basinci él¢giim cihazlariyla,
sivilarin, gaz ve buharlarin basing¢ ve dolum seviyeleri tespit edilmektedir.
Bunlar hem kimyasal olarak agresif sivilarda hem de patlama tehlikesi
olan ya da hijyenik alanlarda kullanim igin konfigtre edilmiglerdir.

Olciim biiyiikliikleri
VEGABAR su proses degerleri 6lcimd icin uygundur:

e Proses basinci
e Seviye

X

O

Res. 4: Proses basincinin dlgtimdi

1L

Res. 5: Seviye dlglimii

Cihazlara genel bakis

VEGABAR 18

VEGABAR 18, liniversel kullanimli, 8lgim hicresi seramikten olan bir
basing konvertérudur; gaz, buhar ve sivilarin basing 6lgciminde kullanilir.
Cihaz, sanayinin tim alanlarindaki sayisiz uygulamalar i¢in ekonomik bir
¢6zUmdur.

VEGABAR 19

VEGABAR 19, tniversel kullanimli, metal 6lguim hiicreli bir basing konver-
téridur; gaz, buhar ve sivilarin basing élciminde kullanilir.

Cihaz, sanayinin tim alanlarindaki sayisiz uygulamalar igin ekonomik bir
¢6zumdur.

VEGABAR 28

VEGABAR 28, tniversel kullanimli, 6l¢iim hiicresi seramikten olan bir
basing konvertértdur; gaz, buhar ve sivilarin basing élcimunde kullanilir.
Hijyen adaptorleri icin opsiyonel Universal baglantisi, kurulum igin harca-
nacak emegi ve zamani azaltir, depolama masraflarini diistrir.

VEGABAR 29

VEGABAR 29, tniversel kullanimli, metal 6lcum htcreli bir basing konver-
téradur; gaz, buhar ve sivilarin basing élgimainde kullanilir.

Hijyen adaptérleri icin opsiyonel Gniversal baglantisi, kurulum i¢in harca-
nacak emegi ve zamani azaltir, depolama masraflarini diigtrur.

VEGABAR 38

VEGABAR 38, liniversel kullanimli, 8lgiim hicresi seramikten olan bir
basing konvertérudir; gaz, buhar ve sivilarin basing élgcimunde kullanilir.
Hijyen adaptdrleri icin opsiyonel tniversal baglantisi, kurulum igin harca-
nacak emegi ve zamani azaltir, depolama masraflarini diigtrur.
Sensoérin kullanim yerinde ayarlanabilen bir ekrani ve 360 derece renkli
anahtarlama durum gdstergesi vardir.

VEGABAR 39

VEGABAR 39, tniversel kullanimli, metal 6lguim hticreli bir basing konver-
téradir; gaz, buhar ve sivilarin basing élgimunde kullanilir.

Hijyen adaptdrleri icin opsiyonel tniversal baglantisi, kurulum igin harca-
nacak emegi ve zamani azaltir, depolama masraflarini diigtrur.

Sensoriin kullanim yerinde ayarlanabilen bir ekrani ve 360 derece renkli
anahtarlama durum gdstergesi vardir.

Yapi ve gévde koruma tipleri

VEGABAR 10, 20, 30 serilerinin basing transduktérleri farkl malzemede,
gbvde koruma tiplerinde ve baglanti teknikleri ile mevcuttur. Asagidaki
sekillerde tipik 6rnekleri gériintilenmektedir.

Res. 6: IP65 koruma tiriinde ISO 4400 geregince konnektérlii VEGABAR 18

1 Proses baglantisi
2  Elektronik gévde
3  Konnektér

Res. 7: IP66/IP67 koruma tiriinde M12 x 1 konnektérlii VEGABAR 28

Proses baglantisi

Elektronik gévde

LED g1kl halka
Havalandirma/basing dengeleme
Konnektor

NN =

Proses basinci
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Cihaz secimi

Res. 8: IP66/IP68 (0,5 bar)/IP69 koruma tiriinde dogrudan kablo ¢ikish VEGABAR
29

1 Proses baglantisi
2  Elektronik gévde
3 Kablo cikigi

Res. 9: IP66/IP67 koruma tiiriinde M12 x 1 konnektdrli VEGABAR 38

Proses baglantisi

Elektronik gévde
Havalandirma/basing dengeleme
Konnektor

LED igikli halka

Gésterge/ayar birimi

DO AN WN =

Proses basinci



Secme Olgutleri

4 Secme olcutleri

VEGABAR 18 | VEGABAR 19 | VEGABAR 28 | VEGABAR 29 | VEGABAR 38 | VEGABAR 39
Proses nedeniyle yiiklenme Agresif ortamlar - [ J - [ J - [ J
Abrazif ortamlar [ J - [ J - [ ] -
Proses sicakhigi en cok +100 °C (+212 °F) [ J [ J [ ) [ ] [ [ J
+130 °C (+266 °F) - - [ ] [ ] (] [ ]
Olgiim sistemi Kuru ® - ) ® ) ®
Yag dolu - [ J - [ J - [ ]
Model proses baglantilari Goémme montaj degil [ ) [ J [ ) [ ] [ ] [ J
Yizey seviyesinde - - [ J [ J [ [ J
Hijyenik - - [} [ J [ [}
En bilyiik 6l¢tim arahgi 60 bar (6 MPa) [ ] [ ] [ ] [ ] L] [ ]
100 bar (10 MPa) - o - [} - [ ]
1000 bar (100 MPa) - - - [ ] - [ ]
En kiiciik dl¢lim arahgi 0,1 bar (10 kPa) [ J - [ J - [ ] [ J
0,4 bar (40 kPa) - [} - [} - [ J
Vakum uygulamalari 1 mbar, (100 Pa)'a kadar [ - [ - [ ] -
2 mbar,, (200 Pa)'a kadar - [ J - [} - [}
Branglar Kimya - - [ [ J [ ] [ J
Gida malzemesi - - [ ] [ ] ([ ] [ ]
Kagit [ ] [ ] [ ] [ ] (] [ ]
ilag - - ) ) ) )
Cevre ve geri kazanim [ ] [ ] [ ] [ L] [ ]
Su, atik su [ ] [ ] [ ] [ ] ([ ] [ ]

Proses basinci
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Montaj

5 Montaj

Montaj pozisyonu

Cihazlar her montaj konumunda caligir. Olgiim sistemine bagl olarak
montajin konumunun élgiime etkisi vardir. Bu, konum dizeltme ile kom-
panze edilebilir.

Montaja 6rnekler ve él¢ciim diizenlemeleri
Asagidaki sekiller montaja érnekleri ve 6lcim diizeneklerini gostermek-
tedir.

Res. 10: Boru tesisatindaki gazlarin proses basing élgtimii

1 VEGABAR
2 Durdurma ventili
3  Boru hatti

—

Res. 11: Boru tesisatindaki buharlarin proses basing dlgliimi

1 VEGABAR

2 Durdurma ventili

3 U veya daire seklinde sifon
4 Boru hatti

Res. 12: Boru tesisatindaki sivilarin proses basing él¢imui

1 VEGABAR
2 Durdurma ventili
3  Boru hatti

Proses basinci



Elektronik - iki telli baglanti 4 ... 20 mA

6 Elektronik - iki telli baglanti 4 ... 20 mA

Giic kaynagi
Cihaziniza IEC 61010-1 geregince kisitlandiriimis enerjiyle ¢alisan bir
akim devresi temin edin (maks. performansi 100 W).
Gc kaynag verileri
o Calisma gerilimi
- 12...35VDC
e |zin verilen kipirti
- U,12VDCigin (12V<U;<18V):<0,7V_, (16 ... 400 Hz)
- U,24VDC (18V<U,<35V):<1,0V_ (16 ... 400 Hz) igin
Calisma gerilimine sunlarin etki edebilecegini dikkate alin:

e Besleme cihazinin nominal yik altindaki diisuk ¢ikis gerilimi (sensér
akimi oldugunda 20,5 mA,; ariza bildirimi yapilacaginda 22 mA)

e Akim devresindeki diger cihazlarin etkisi (Bkz. ilgili cihazin kullanim
kilavuzu " Teknik veriler" bélumu yik degerleri.)

Baglanti kablosu
Cihaz piyasada bulunan blendajsiz iki telli kablo ile baglanir.

M12 x 1 fisi ile baglanti

Res. 13: Baglanti plani - iki telli baglanti 4 ... 20 mA - M12 x 1 figi
1 Glcg kaynagi ve sinyal ¢ikisi

Kontakt, konnektoér Fonksiyon/Kutupsallik

! Giig kaynagy, sinyal gikigi/+
2 Koyulmamig

3 Gug kaynag, sinyal ¢ikisi/-
4 Koyulmamig

ISO 4400 geregince fis ile baglanti

(S
[

Res. 14: Baglanti plani - iki telli 4 ... 20 mA - ISO 4400 geregince fis
1 Glcg kaynagi ve sinyal ¢ikisi

Kontakt, konnektér Fonksiyon/Kutupsallik

1 Gug kaynag, sinyal cikisi/+

Gug kaynagi, sinyal ¢ikisi/-

3 Koyulmamig

Metal gévde ile elektrikle bagl

1

Dogrudan kablo cikisi Gizerinden baglanti

@
@

Res. 15: Baglant plani - iki telli baglanti 4 ... 20 mA - dogrudan kablo ¢ikisi

1 Glg kaynagi, sinyal ¢ikisi
2  Havalandirma

Telin rengi Fonksiyon/Kutupsallik
Kahverengi G kaynag|, sinyal cikisi/+
Mavi Gug kaynag, sinyal cikisi/-

10

Proses basinci
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Elektronik - 1O linkli ¢ telli baglanti (2 x transistor veya 4 ... 20 mA arti 1 x transistor)

7 Elektronik - 10 linkli u¢ telli baglanti (2 x transistér veya 4 ... 20 mA arti 1 x transistor)

Giic kaynagi
Cihaziniza IEC 61010-1 geregince kisitlandiriimis enerjiyle ¢alisan bir
akim devresi temin edin (maks. performansi 100 W).
Gc kaynag verileri
o Calisma gerilimi
- 12...35VDC
e |zin verilen kipirti
- U,12VDCigin (12V<U;<18V):<0,7V_, (16 ... 400 Hz)
- U,24VDC (18V<U,<35V):<1,0V_ (16 ... 400 Hz) igin
Calisma gerilimine sunlarin etki edebilecegini dikkate alin:

e Besleme cihazinin nominal yik altindaki diisuk ¢ikis gerilimi (sensér
akimi oldugunda 20,5 mA,; ariza bildirimi yapilacaginda 22 mA)

e Akim devresindeki diger cihazlarin etkisi (Bkz. ilgili cihazin kullanim
kilavuzu " Teknik veriler" bélumu yik degerleri.)

Baglanti kablosu
Cihaz piyasada bulunan blendajsiz dért telli kablo ile baglanir.

M12 x 1 fisi ile baglanti

@
out1 out2
@ P %5@

Res. 16: Baglant plani - 1O linkli (¢ telli baglanti (2 x transistor veya 4 ... 20 mA arti
1 x transistor)

1 Glg kaynagi

2  PNP anahtarlama

3  NPN anahtarlama

4 Akim ¢ikisi

Kontakt, konnektoér Fonksiyon/Kutupsallik

1 Gug kaynagi/Arti

2 Transistmr ¢ikisi 2 ve/veya akim ¢ikisi
3 Gug¢ kaynagi /eksi

4 Transistor gikisi 1 ve/veya IO link portu

Dogrudan kablo cikisi lizerinden baglanti

@
@

Res. 17: Baglanti plani - 10 linkli (¢ telli baglant! (2 x transistor veya 4 ... 20 mA arti
1 x transistor)

1 Teller
2 Filtre baslikli kapiler boru

Telin rengi Fonksiyon/Kutupsallik

Kahverengi Gug kaynagi/Arti

Beyaz Transistmr cikisi 2 veya akim ¢ikisi
Mavi Guc kaynag /eksi

Siyah Transistor gikisi 1 ve/veya IO link portu

Proses basinci
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Elektronik - Gg¢ telli 1 x transistor veya 4 ... 20 mA

8 Elektronik - Gc telli 1 x transistor veya 4 ... 20 mA

Giic kaynagi
Cihaziniza IEC 61010-1 geregince kisitlandiriimis enerjiyle ¢alisan bir
akim devresi temin edin (maks. performansi 100 W).
Gc kaynag verileri
o Calisma gerilimi
- 12...35VDC
e |zin verilen kipirti
- U,12VDCigin (12V<U;<18V):<0,7V_, (16 ... 400 Hz)
- U,24VDC (18V<U,<35V):<1,0V_ (16 ... 400 Hz) igin
Calisma gerilimine sunlarin etki edebilecegini dikkate alin:

e Besleme cihazinin nominal yik altindaki diisuk ¢ikis gerilimi (sensér
akimi oldugunda 20,5 mA,; ariza bildirimi yapilacaginda 22 mA)

e Akim devresindeki diger cihazlarin etkisi (Bkz. ilgili cihazin kullanim
kilavuzu " Teknik veriler" bélumu yik degerleri.)

Baglanti kablosu
Cihaz piyasada bulunan blendajsiz Ug telli kablo ile baglanir.

ISO 4400 geregince fis ile baglanti

T ’
pp— )
| Y | @
L= oo Q‘@

Res. 18: Baglanti plani - t¢ telli (1 x transistor veya 4 ... 20 mA)

1 Glg kaynagi
2 PNP anahtarlama
3  NPN anahtarlama
4 Akim ¢ikisi
Kontakt, konnektoér Fonksiyon/Kutupsallik
1 Gug kaynagi/Arti
2 Gug¢ kaynagi /eksi
3 Transistor ¢ikisi veya akim cikisi

Govdeyle galvanik bagh

1

Dogrudan kablo cikisi lizerinden baglanti

@
@
Res. 19: Baglanti plani - g telli (1 x transistor veya 4 ... 20 mA)
1 Teller
2  Filtre bagslikli kapiler boru
Telin rengi Fonksiyon/Kutupsallik
Kahverengi Gugc kaynagi/Arti
Beyaz Transistor cikisi veya akim ¢ikisi
Mavi Gug kaynagi /eksi

12

Proses basinci
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Ayar

9 Ayar

9.1 Kablosuz kontrol

Entegre Blutooth modlu olan cihazlar kablosuz olarak standart kuman-
da araclari ile kullanilabilir:

e Akilli telefon/Tablet (iOS ve Android kumanda sistemleri)
e Bilgisayar/Notebook (Windows kontrol sistemi)

(- LL ],
g)) )

(A—=

Res. 20: Entegre Bluetooth LE'ye sahip standart kontrol cihazlarina telsiz baglanti

1 Sensér
2 Akilli telefon/tablet
3  Bluetooth USB adaptérii

9.2 Yerinde kontrol

Entegre gdsterge ve ayar birimi, VEGABAR 38 ve 39'da yerinde ayarlama

saglamaktadir.

Res. 21: Entegre gdsterge ve ayar Unitesi

1 Swi kristal ekran
2  Kumanda tuslari

Proses basinci
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Ebatlar

10 Ebatlar
VEGABAR 18 VEGABAR 29
‘ 2 36 mm 2 36 mm
[ (1.427) (1.42")
| ~ ! glo ~ 31,7 mm g o
SW 27 mm | e~ Bl swzzmm \ £5 E2 swarmm 2 (1.25" el S 0317mm Sls
(1.06") 7 Elg gz (108 ! 5 S S ooy < SW 27 mm clo EI® o (1.25") =
G% T Qe A YNPT (1.06") "\ Elg o= o N
A g 1\; N
— Tl ‘ ‘ ] o 64 mm
EI& 53mm G% £ = = (252"
Eéu(os.nlﬂemm 217,5mm § El& o3mm| i;*m
(024" (0.69") ®[S (0. WZ"LL 26 mm =) =2 240 mm (1.18")
@ o ® (024" (157"
@® @ ®
Res. 22: Ebatlar VEGABAR 18
I\ Disli G (EN 837 e badiant Res. 25: Ebatlar VEGABAR 29
isli , manometre baglantisi . 5
2 Di;li GVz (ig G% (I)SO 228-1) g 1 Disli G¥ (EN 837), manometre baglantis
o 2 DisliG1(ISO 228-1)
3 Digli ¥2 NPT, ic tarafi ¥4 NPT, (ASME B1.20.1
72 NELL 1 4 NPT, ) 3 Klemens 2" PN 40 (0 64 mm) (DIN 32676, ISO 2852)
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Res. 27: Ebatlar VEGABAR 39
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Asagidaki cizimler sadece olasi proses baglantilarinin bir kesitini gos-
termektedir. Diger gizimleri www.vega.com/downloads sayfasindaki
Cizimler" linkinden indirebilirsiniz.
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Sensorlerin ve degerlendirme sistemlerinin teslimat kapsami, uygulanmasi, kullanimi ve isletme talimatlari hakkindaki bilgiler basimin yapildi§i zamandaki mevcut bilgile-
re uygundur.
Teknik degisiklikler yapma hakki mahfuzdur
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